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銀合金メッキ方法と浴の組成 No,9190
［公開編]平成５年～平成１２年 ６８点

CD-ROM版 ￥24,700 全文公報版 ￥24,700

日 本 特 許 公 開 平成５年
1 銀銅合金メッキ浴及び銀銅合金ロウ材

日本ｴﾚｸﾄﾛﾌﾟﾚｲﾃｨﾝｸﾞ･ｴﾝｼﾞﾆﾔｰｽ㈱
2 電気デバイスの製造方法

ｱﾒﾘｶﾝ･ﾃﾚﾌｫﾝ＆ﾃﾚｸﾞﾗﾌ Co.
3 貴金属めっき材の封孔処理方法 日鉱金属㈱
4 〃 〃
5 〃 〃
6 装飾部材 ｾｲｺｰｴﾌﾟｿﾝ㈱
7 〃 〃

日 本 特 許 公 開 平成６年
8 電気メッキされた金－銅－銀の合金

リーロナル Inc.
9 リードフレーム 芦沢精一
10 電気接点材料とその製造方法 古河電工㈱
11 シアン化物を含まない１価金属のメッキ溶液

リーロナル Inc.

日 本 特 許 公 開 平成７年
12 銀－パラジウム合金めっきめっき方法および
めっき浴 住友金属工業㈱
13 銀－錫合金めっき沈着浴

ｳﾞｪｰ･ﾂｪｰ･ﾍﾚｳｽ GmbH
14 金めっき装飾体の製造方法 吉野電化工業㈱
15 Ｓｎ－Ｚｎ合金めっき上に高耐食性黒色皮膜
を形成する方法 ディップソール㈱

日 本 特 許 公 開 平成８年
16 光沢パラジウム系めっき浴およびめっき方法

住友金属工業㈱
17 半導体チップ実装用リードフレーム

古河電工㈱
18 耐熱銀被覆複合体とその製造方法 〃
19 低融点錫合金めっき浴 荏原ﾕｰｼﾞﾗｲﾄ㈱
20 金属被覆粉体の製造方法 住友金属鉱山㈱
21 プリント回路板の製造 ｱﾙﾌｧ･ﾒﾀﾙｽﾞ LTD
22 銀白色めっき皮膜形成方法ならびに銀白色め
っき装飾品 大和特殊㈱
23 電気接点材料とその製造方法 古河電工㈱

日 本 特 許 公 開 平成９年
24 すず・銀合金めっき浴

日本ｴﾚｸﾄﾛﾌﾟﾚｲﾃｨﾝｸﾞ･ｴﾝｼﾞﾆﾔｰｽ㈱
25 無電解錫－銀合金めっき浴

㈱大和化成研究所
26 錫－銀合金電気めっき浴 〃
27 錫－銀合金酸性めっき浴 ディップソール㈱
28 金属錯体形成用水溶液、錫－銀合金めっき浴
およびこのめっき浴を用いためっき物の製造
方法 長野県
29 銀－銀系合金めっき浴およびこのめっき浴を
用いためっき物の製造方法 〃
30 銀および銀合金めっき浴 荏原ﾕｰｼﾞﾗｲﾄ㈱
31 銀被覆バネ用りん青銅とその製造方法

古河電工㈱

32 電気接点用材料又は電気接点部品
古河電工㈱

33 半導体集積回路装置およびその製造方法
㈱日立s/s

日 本 特 許 公 開 平成10年
34 パラジウム・銀合金めっき浴

日本ｴﾚｸﾄﾛﾌﾟﾚｲﾃｨﾝｸﾞ･ｴﾝｼﾞﾆﾔｰｽ㈱
35 錫－銀合金電気めっき浴及び錫－銀合金電気
めっき方法 上村工業㈱
36 光沢錫－銀合金電気めっき浴 石原薬品㈱
37 電気・電子回路部品 〃
38 非シアン置換銀めっき浴 〃
39 錫－銀合金めっき浴 ㈱大和化成研究所
40 錫－銀合金酸性電気めっき浴

ディップソール㈱
41 被覆粉体、銀被覆銅粉及びその製造方法、導
電性ペースト並びに導電膜 同和鉱業㈱
42 高速めっき装置及び高速めっき方法

日本ｴﾚｸﾄﾛﾌﾟﾚｲﾃｨﾝｸﾞ･ｴﾝｼﾞﾆﾔｰｽ㈱
43 半導体リードフレーム 日本高純度化学㈱
44 電子部品 芹沢精一
45 耐摩耗性に優れた軸受 エヌデーシー㈱

日 本 特 許 公 開 平成11年
46 めっき方法及びめっき物 石原薬品㈱
47 錫－銀合金めっき浴及びめっき物 〃
48 銀及び銀合金メッキ浴 〃
49 錫－銀系合金酸性電気めっき浴

ディップソール㈱
50 錫又は銀合金酸性電気めっき浴 〃
51 錫－銀合金めっき浴用添加剤および該添加剤
を含有する錫－銀合金めっき浴

ｴﾇ･ｲｰｹﾑｷｬｯﾄ㈱
52 錫－銀合金電気めっき浴 キザイ㈱
53 銀めっき浴及び銀／すず合金めっき浴並びに
それらのめっき浴を用いるめっき方法

工業技術院
54 電気・電子部品用材料とその製造方法、その
材料を用いた電気・電子部品 古河電工㈱
55 〃 〃
56 錫－銀はんだ合金めっき層の形成方法

日鉱金属㈱
57 高速メップ装置及び高温メッキ方法

日本ｴﾚｸﾄﾛﾌﾟﾚｲﾃｨﾝｸﾞ･ｴﾝｼﾞﾆﾔｰｽ㈱
58 銅剥離剤およびその銅剥離剤を用いた銅剥離
方法 〃
59 金属被覆部材 古河電工㈱
60 電気・電子部品用材料とその製造方法、およ
びその材料を用いた電気・電子部品 〃

日 本 特 許 公 開 平成12年
61 銀及び銀合金メッキ浴 石原薬品㈱
62 無電解スズ－銀合金メッキ浴及び当該メッキ
浴でスズ－銀合金皮膜を施したＴＡＢのフィ
ルムキャリア等 〃

－ 以下６点省略 －


